
所属・役職

氏　　　名

電　　　話

Ｆ　Ａ　Ｘ

Ｅ-mail

4. 希 望 さ れ る ブ ー ス 数

６.
御社が希望される
                     学生等

工
学
研
究
科

 □　機械システム工学専攻
 □  機械物理工学専攻
 □　システムサイバネティクス専攻
 □　情報工学専攻
 □　化学工学専攻
 □　応用化学専攻
 □　社会基盤環境工学専攻
 □　輸送・環境システム専攻
 □　建築学専攻

先
端
研

 □　量子物質科学専攻
 □　半導体集積科学専攻
 □　分子生命機能科学専攻

８.
御社のプロフィール
≪１６０文字以内≫　注１

９.
　ホームページへのリンク
　　　　　　　　　　　　　注２

注１：８項のプロフィールは会場掲示用です。１６０文字以内を厳守願います。

注２：９項のホームページへのリンクは、学生への広報活動の一環として参加する企業名リストを事前に広島大学の関係部門

　　　のHPなどに掲載します。この場合、企業名リストから該企業の「HP」と「プロフィール」へリンクします。

　　　御社がHPへのリンクを許諾される場合は、 「許諾」 にレ印をお付けの上、WebサイトのURLをご記入ください。

　　　不許諾の場合は御社の１６０文字のプロフィールのみにリンクします。

　　　説明会参加企業のWebサイトへのリンクは、平成２６年３月末まで掲載いたします。

　　　リンクに際して事前許諾や事後承認を求めておられる場合でも、本申込
で許諾をいただいたことでその


　　　手順を完了したものと考え、改めて連絡を差し上げることはいたしません。この点をご了解願います。

　　　リンク元アドレスは http://www.hiroshima-u.ac.jp/eng/stsupport/path/index.html を予定しています。

3. 参 加 ご 希 望 日

                 □　２月１3日（木）　　　　　　　□　２月１4日（金）　　　　　　　□　どちらでも可

             　  □　両日参加

　　ご希望の箇所にレ印を、支障がある日には×印をしてください。

大
 

学
 

院

　　　　　□　他の研究科（　　　　　　）
　　　　　　　　（文系を含む）

説明会当日
            使用する機器

７.

　御社が希望される学生
　の専攻履修部門等
　　　　　  　　　（複数可）
　

　

　注：□欄は該当するすべて
　にレ印をお付けください。

　（区分は別表を参照してくだ
　さい）

１. 御 社 名 等

御　社　名

本社所在地

 〒

工
 

学
 

部

 □第一類（機械システム工学系）

 □第二類（電気・電子・システム・情報系）

 □第三類（化学・バイオ・プロセス系）

 □第四類（建設・環境系）

 □工学部以外の学部（　　　　　　）
　　（文系を含む）

企 業 説 明 会 参 加 申 込 書（平成２６年）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　№

項　　　　　目 事　　　　　　　　　項

5.

２.
説明会への
         ご出席予定者名

      注 ① 電源容量の関係で使用制限をお願いする場合があります。
          ② 各ブースに２極コンセント（差込口数は２個）を準備しています。

ご連絡先所在地

　　　　　　　　　　都　　府　　　　　　　　　　市
　　　　　　　　　　道　　県　　　　　　　　　　郡

所　　属　・　役　職　名 氏　　　　　　名

　　　□　許諾　　　御社WebサイトのURLをご記入ください
　　　□　不許諾　 http://

　　　　　（　　　　　　　）ブース

ノートパソコン：（　　　）台，　プロジェクター：（　　　）台，　その他：（　                   　　　）

ご
連
絡
担
当
者

参加申込書〔別紙〕のフォーマットをご利用願います。

□　学部卒業者　　　　　□　大学院（修士・博士）修了者　　　　　□　どちらも
　　ご希望の箇所にレ印をお付けください。


